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PATENTE
INTRODUCCION

a favor de Don Jorge SARTO ESCUDE, de nacionalidad espa-

.1fiola, residente en Mollef.del Vallds, (Barcelona), Avda.

General lfola, 6, por "PROCEDIMIENTO FALA IA OBTENCION DE
PLACAS DECORATIVAS ADHESIVAS"..

McMORIA DEBCRIFPTIVA

La presente invencidn se refiere a un nuevo
procedimiento para la fabricacién de placas decorativas
adhesivas.

En la técnica de los revestimientos decorati-

vos se utiliza placas de resinas sintéticas a causa de

las notables propiedades de las mismas en cuanto a la fa-

cilidad de obtencidén de vistosos coloridos, su inraltera-

bilidad frente a los agentes externos y otras valiosas

,4caracteristicas que les son comunes, las plaecas de reves-

‘timiento utilizadas dejan, no obstante, mucho que desear
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'y exenta de espacios ahuecados, todo lo cual, segﬁn"se
y de resultados 1o 81empre satisfactorios.

nar estos inconvenicntes que se encuentra normelmente en

1e eplicacidn de recubrimientos decorativos a base de pla-

inpresiones de caracter decorativo, cuya placa es recu-

"bierta por la cars opuesta a su superficie que ha de gque-

desde el punto de vista de su aplicacién a las superfi-

cles que se desea decorar, puesto que es necesario lim-

~

pilar previamehte las dos superficies que han :e entrar

Y

en contacto,'aplicar una capa de'adhesivo gobre una de
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ellag y comprimir fuertemente la placa décorativa sobre

la superficie soporte, a fin de obtener una unidén regular
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comprende perfectdmente, constltuye un- metodo engorroso'
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La presente invencién tiene por objeto elimi-

casrdé resina éintética y,'para ellp, proporciona un nue-
Vo procedimiento destinado a la 6bfénci6n de tales §lacas
enﬂﬁhas condiciones'dué 1as hacen eminentenente aplicables
en todos los casos usuales de revestimiento de’supsrficies
con miras a 1la obtencidn de eiectos ornamentales diversos.
Este’ }rocedlmlento se. dlstlnéue de los usuales
por el kecho de.formar por extrusidn o calandrado una 14~
mina de resina sintética a la que se ha iﬁcorporadovias

cargas y colorantes adecuados, ag{ como, eventualmente,
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dar expuesta, con una capa de un adnesivo del tipo sen-
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sitivo a la presidn, y luego es hecha circular por un hor-
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no de calefaccidn calentado a la temperaturs nececaria
para obtener el curedo de este adhesivo y/o la elimina-

cidn del exceso de disolvente que lo acompalia en su for-
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me. de apllcac1on, para ser hecha pder finalmente entre
dos ClllndrOS de pre31on,~entre los cuales se alimenta
oljuluaneamente, enﬁre 1a capz de adhesivo y uno de ellos,
un folio protector de un materlal susceptitle de ser hin-
chado o retlandecicdo por el agua ¥y compatible con dicho

gdhegivo, de forma que este ditimo queda protegido cdh

una cubierta que impide sun adherencia durante el almace-

namiento y cuya cubierts puede ser eliminada ficilmente
en el momento del empleo de la placa decorativa.

Muchas resinas sintéticas termoplasticas son

utilizebles pare la formacidén de le ldmina que constitu-

ye el elemento principal pero es preferible, de aouerdo
con la presente 1nven01on, utlllaar el cloruro de polivi-

nilo o blen los copollmaros de est.c Ultimo con otras resi-

‘nes compstibles, cuya @lee01on, por 1, deands, puede ger

reallaada gin dificultad de aouerdo con las caracteristi-
cas que se'desea obtsner en el producto final.

En cuanto al adhesivo sensitivo a la presién
se puede utilizar cuaiqaiera de los gue sge encuentran dis-
ponlbles carrientenente en el mefc&do, por 1o que no es
necesarlo indicar egemplOs enpe01flcoo de los mismos en
este lugar.

La aplicacidén del adhesivo puede tener lugéf
por cualquiera de los métodos conocidos, por ejemplo
mediante pistola o espétula, o cualguier otro sistema
suscegtibie de prororcionar una capa athesiva uniforme
y del esvesor descado.

Después de esta aplicacidén, la ldwina recubier-
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ta es calentada a fin de llevar a cabo el seoédo de la
capg,de adhesivo, con laVOOnsiguiente eliminaoién del
diédlvenﬁe gque formaba-parte de la sblucién de aplica~
cidn, eventualmehte acompanada de una accidn de curado
u otra forma de modificacidén de las vropiedades fisicas
del adhesivo pard ponerlo en las mejoras condiciones

para su empleo ulterior. =Zste secado puede ser llevado

e la practica, preferentemente, en hornos o cdmaras de

calefaccidn con circulécién forzada de aire caliente,
de forma que, én caso dado, resultavextfemédamente fém
cil efectuar simultdneamente la recuperacién de los di-
solventes empleados. Nd obsténte; este secado también
puéde'ser conseguido por exposicidn de las placas recu-

biertas de adhesivo al aire ambiente, durante un tiempo

'adecuado.gEn todo casd el tiempo y la températura de se-

cado depende de la naturaleza de la soluoién 0 disper-
sién utilizada para llevar el adhesivo‘sobré 1a super- -
ficie deria pl&éa; | : w |

7 Vqﬁando el adhesivo se encuentra adecuadamente .
seco ge ?uede‘proceder a 1a aﬁlioacién,de'ia cubierta
protectora entre los qilindrés,de presiéh meﬁcipnados.
Como se ha dicho anteriormente, es necesario emplear
una pelicula de una substépcia»que séé susceptible de
nincharse o reblaﬁdecerse al sér puesta en contacto con

el asua, a fin de facilitar su separacidn de la capa de

adhesivo, para dejarlo al descubierto y en condiciones

de ser aplicado sobre la superficie base del rscubrimiento.

Son, pues, de-especial aplicacidn en este caso, los folios
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del_ados de derivados celuldsicos, tzles como los hidra-
tos y acetatos, los cuales presentan estas prOpiédades
en la mediéa necesaria para las fiﬂalidades del procedi-
miento.

5e desprende que el método de trabajo descri-
to puede ser llevado a cabo tanto en placas o iéminas
de dimension X flnltas 0 foruas determlnadas, cOoo, go-—
bre oandas contlnuas, procedentes dlrectamente de la
mdquina utlllzada para su obuen01on, 0 blen de boblnas
" de almacenamlento 1ntermed10. En el prlmer caso las la-
mlnas pueden ser obtonldas en la forma definltlva, pero
también se puede cortar o troquelar de ellas, igual que
en el caso del procedimientc‘ddhtinuo,'piezas o placas
de forwas y'dimensiones adecuadas a cada caso de aplica-;
ciOn,. o

Los dibujog adjﬁntos muestran, a titulo de
ﬁiegemplo no limitativoiael alcance de la invehcién, una
forma prejorlaa de llevar a la pré. tica el proaedlmlento
des crito, en representac1on esquematlca.

bn dichos’ dibujos: La figura Unica muestra en
dlagrama el proceso de fabricacidn continuo, en el que
la lamlna de resina gintética es alinentada a partir de
‘”una‘quina de almacenamiento intermedia. o

“Esta bobina estd representada con la referen-
Kcia_numérica -l—,y,de‘ellé se desenrqlla la ldmina o pla- .
ca =2= que‘constituye el elemento base del recubrimiento.’
En la Zona -3- de la instalacidén representada, se'procede a

. Ly . N . Y
la aplicacidn de la solucidén de adhesivo sensitivo a la
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presidn, por ejemplo mediante dispositivos rociadores

-4~ gque proyectan dicha golucidn sobre la cara superior
de la ogtada lémina -2-.

Ssta ldmina -2-, que se desplaza en el sentido
indicado por la flecha -5-, penetra lue.o por la aberﬁura
-6~ en el interior de la cdmara de calefaccidn ~7-‘qﬁé'es
mantenida a la temperatura de calefaccidén determinada :
por la naturaleza de los materiales empleados y de laé
caracterigtipas que se desea obtener en el producto fi-
nal.'Dé'dicha camara sale”por la abertura -8= con la capa
de adhesivo -9~ geca y en condicionss de ser empleada.

Fara la protsccidn témporal de la capa -9- has-
ta el womento del empleo definitivo de la placa decorativa,
a la salida de la cémara de calefaccibén -7- la misma, con
su recubrimiento”dejadhésivo,‘es hecha pasar entre los
dos cilindrosg de presiéh -lO~ N -ll-,fde log que eiﬂsegun~_
do’seLenouéntré,en contacto.coﬁ lé cara iﬁferior, Que ha
de'farmar,elearéﬁénto visible del recubrimiento, mien~
tras que entre el primero y la capa de adhesivo que se
encuentra enfrentada a €1, se introduce un folio de Ce-

llophane ~12-, de escaso espesqriy que, de acuerdo con la

" flecha -13-, procede de la bobina de alimentacidn -14=.

‘Bstos cilindros son ajustados & la presibn ne-
cesaria para aplicar perfectaumente el folio de Cellopha-

ne.gobre el adhesivo y eliminar todo espacio o bolsa de

‘aire que pueda former entre ellos, pero sin llegar a ser

tan grande que pueda producir la exjulsidén del segundo.

El "sandwhich -15- que sale del extremo de la instala~ .
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cidn queda ya en condiciones de ser cortado o trogue-

lado en las formas , dimensiones necesarias para cada

caso de aplicacidn.

Para el cempleo de las rlacas decoradas Obteni-

das segun la presente invencidén se procede a sumergirlas

en agua durante unos minutos inmediatamente antes de su
colocacidn sdbre la superficie a recubir. Cuando la Ce-
llbphane ha alcanzado un grado conveniente de hinchamien-
to, es arrancada fdcilmente de la superficie del adhesivo
§ la placa gqueda en condiciones de ser aplicada sobre la
superficie a reculmir. Para obtener su adhesidn Bésta con
comprimir liseramente todos los puntos de la superficie
de la placa.

Le facilidad con que las placas obtenidas se-
5ﬁn el procédimiento de la presente invencidn son coloca-
das S posicién de emplé6 se'desprende claramente'dé
la antgridr descriggién, por lo gue no es neéesariglin-
sistir sdbre eéte punto;_El‘folio protector'aplicadd |

gobre. la capa de adhesivo gengitivo a la bresién,no re-

“presenta ningin estorbo y, en cambio, proporciona une

eficaz proteccidn de dicho adhesivo, impidiendo su ad-
herencia com placas © piezas adyacentes durante su alma-
cenamiento y transporte; asimisme evita que el citado

adhesivo quede contaminado por‘dépésitos de polvo O sucie=

dad, de forma que siempre se encuentra en su estado Spti-

mo en el momento de la aplicacidn.

Serdn independientes del alcance de la presen-

te invencidén los detalles y caracteristicas accesorias
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. del. procedimiento, siempre y cuando no alteren esenclal-

" mente el alcance de las siguientes reivindicaciones.

por dicho eiemanto.

NOTA

Se reivindica como objeto de la présente pa-
tente de introducciéh:

1. Procedimiento para la obtencidn de placas
decorativas adhesivas, caracterizado>esenoialmente por el
hecho de fbrmar porﬁeX£rusién, calandrado o prensado una
lémina de resina éigtética a la qué se ha incorporado los
colorantes y cargas adecuados, cuya placa es recubierta
por sﬁ;cara opuesta a la superficie que ha de quedar ex~
puesta después de su aplicacidén a un paramento, con unsa

capa de un adhesivo sensitivo a la presidn, cuya placa

es hecha circular luego por una cduara de calefaccidn Bubi

e Xt

- gonde es calentada a la temperatura mecesaria para obte- Ei?%é
ner ei secado y/o curado de la composicidén adhesiva, he- ?h%?
ciendo pésar Tinalmente la placa asi recubierta por en- B

P
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tre dos cilindros, entre la capa de adhesivo y uno de
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ellog, un folio protector ue un material suscepiible
de ser hinchado o reblandecido por el agua, de forma

que_cubre a dicho adhesivo hasta el momento del empleo

g T IR T O At
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de la placa, en que &s eliminado.previo reblandecimiento

2. Procedimiento para la obtencidén de placas
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" decorativas adhesivas,‘sepdn la reivindicacidn 1, ca-

racter1zado nor e¢ hecho de utillaar como regina sin~-

RIS AT
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tética para la forma01on de 1a lamlna base de la Pplaca,
una resina terwopldstica del tlpo del cloruro de polivi-
nilo o los copolimeros de este compuesto con otras resi-
nas compatibles con él1.
| 3. Procedimiento para la obtencidén Je pla-

cas decorativas adhesivas, segin la reivindicacién 1,
caraéterizadbwpor'el hecho de emplear como folio pro-
tector una lémina tlexible de un hidrato o acetato de
celulosa.

4, Procedimiento para la obtencidén de pla-
cas decorativas,

La pregente memoria consta de nueve hojas

foliadas escritas a mdquina por una sola cara. o N

Barcelona, a 5 de julio de 1361
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